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为帮助您快速上手并高效使用 Altium Develop，我们为您准备了完整、可信的官方学习与支持资源：

➢ Altium中国资源中心：了解产品核心能力，覆盖入门到进阶的分阶段教程

➢ Altium中国视频空间：核心功能拆解、专家精讲、直播回放全都有，随时碎片化自学

➢ Altium Develop常见问题集：专为中国用户打造，汇总国内用户实操疑难

如需进一步支持，欢迎随时联系我们：

邮箱支持：adoption.cn@altium.com

官方资源将持续更新，助您更高效地完成设计与协同工作。

官方文档与学习资源中心

扫码加群，共同成长

https://altium.com.cn/local/guide/streams/guidebooks
https://altium.com.cn/local/guide/streams/guidebooks
https://altium.com.cn/local/guide/streams/guidebooks
https://altium.com.cn/local/space/media
https://altium.com.cn/local/space/media
https://altium.com.cn/local/space/media
https://www.altium.com.cn/local/faqs
https://www.altium.com.cn/local/faqs
https://www.altium.com.cn/local/faqs
https://www.altium.com.cn/local/faqs
https://www.altium.com.cn/local/faqs
mailto:adoption.cn@altium.com
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• 建议输入您的公司或组织名称为工作区命名

• 请您及时创建工作区

• 根据需要下载MCAD CODESIGNER

插件，实现机电协同

注册账号 激活工作区
下载

Altium Designer 
Develop工作区

下载MCAD插件

点击链接开启试用

➢ 《Altium Develop 账号、工作区及下

载注意事项》

➢ 《Altium Develop 订阅与工作区管理

指南》

➢ 《Altium Develop 工程师使用指南》

• 创建成功进入A365主页面，下载

Altium Designer Develop客户端

立即开启Altium Develop 30天免费试用！

https://www.altium.com.cn/develop/get-started?utm_0=UnEvMz
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/web
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-subscription-workspace-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-engineer-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-engineer-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-engineer-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-engineer-guide
https://altium.com.cn/local/guide/articles/add-engineer-guide
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Altium Develop 助力企业打破数据孤岛、实现高效协同

Requirements 需求 SCH PCB

Release

Package

发布包

Assembly 

Assistant

装配助理

Manufacturing

Portal

制造门户

Parts Library

元件库
BOM Portal

BOM门户

CAD CAD

Librarian

元器件管理
员

Procurement

采购
Software

Engineer

软件工程师

Mechanical

Engineer

机械工程师

Simulation

Engineer

仿真工程师

Manufacturing

Manager

制造部经理

Assembly

Technician

装配技术人员

QC/Testing

质量控制/检测

System 

Engineer/Architect

系统工程师/设计师

Hardware

Engineer

硬件工程师

Project 

Management

项目管理

Product 

Management

产品管理

Hardware

Engineer

硬件工程师

CoDesign

协同设计
CoSimulate

协同仿真

CAD CAD
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数据孤岛和手工流程造成企业昂贵的额外成本

对于一个6人工程师团队而言，数据孤岛和手工流程每年产生的运营成本接近 90万元人民币

完成采购流程平均需要

约40小时*

每个项目平均需要

重新设计电路板2.8次** 
高达80%* 

的PCB设计因成本或可用性问题需
要更换零件

每位工程师每年在行政任务上花费

约159小时*
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Altium Develop 助力企业团队高效协同工作

Altium Develop 助力企业打
破数据孤岛、实现协同

将所有数据统一到同一平台，让硬件工程
机械工程、库管理、采购与制造团队围绕
同一项目流程高效协同，减少重复沟通与
人工同步，助力产品敏捷开发以及上市

电子设计行业效率提升困境：
数据孤岛与协同难题

在同一个项目中，硬件工程师、库管理员、
机械工程师、采购和制造等各自使用不同
的数据来源，信息不同步、决策靠反复沟

通，效率被层层消耗。
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Altium 云平台主要功能特性

PCB设计

设计、共享和制造，都在同一工作空间内，不
需要额外的安装或配置。

集中式云端存储库

将您的所有库和设计数据存储在一个安全、可访
问且受版本控制的工作空间中。

跨领域协同

与您的机械/仿真等团队共享设计数据，精准无
缝地跨领域合作，轻松打造当今先进的电子产品。

设计审查与分享

通过透明的设计审查和共享，以更快的速度向市场交
付更高质量的产品。

元件库与供应链集成

全生命周期管理您的元件、获取实时的供应链数据并可
访问百万个现成零件库，数据安全存储。

模块复用

帮助您把已经验证过的电路单元、原理图模块、PCB布局以
及相关设计规则沉淀为可复用资产，在新项目中快速调用

生产制造
消除成本高昂并且耗时的与制造板厂之间沟通不畅而带来的
一次次返工，精准地与板厂共享制造数据包，实时询价与便
捷的电子支付。
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Altium Develop 核心功能矩阵
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Altium 365 工作区：所有工作的统一入口

● Altium 365 与 PCB 设 计工具 Altium

Designer 原生集成，消除了硬件开发过程中

的孤岛和低效率问题，从而缩短了产品上市

时间并提高了产品质量。工程师可以通过他

们熟悉的设计工具直接连接到云平台，而无

需改变其工作方式。

● Altium 365 建立在近40年的 Altium 电子设

计专业知识之上，可帮助您应对当今的各种

工程挑战。
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企业电子设计资产管理的核心挑战

元器件库分散，标准不统一 重复创建已有器件 找不到最新版本资产 设计模板各自为政

企业内存在多个元件库版
本，同一个器件拥有不同
符号、封装和参数，设计
标准难以统一。

设计人员找不到已有器件，
只能重复建库，浪费大量
工程时间。

元件、模板和设计文件版
本众多，团队无法快速确
认哪个才是最新版本。

每个人使用不同的模板和
设计规范，导致输出格式
不一致，难以满足企业标
准化要求。
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企业电子设计资产管理的核心挑战

缺乏资产审批与管控 供应链信息不同步 设计知识难以复用 跨团队协作效率低

元器件库修改缺少审批流
程，错误数据容易进入设
计项目，引发质量风险。

库中的器件参数与实际供
应链状态脱节，导致选型
后才发现缺货或停产。

成熟的设计模块和参考设
计分散在个人电脑种，企
业知识无法沉淀和共享。

库管理、设计和采购部门之
间依赖邮件和表格沟通，信
息传递效率低且容易出错。
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项目管理体系

库和项目数据存储在一个安全、可访

问且受版本控制的空间中。

● 项目为什么要上云

● 项目从本地到 Workspace

● 云端项目结构与规范库结构与命名

规范

● Project History：设计变化全记录

● 设计差异对比（Diff Compare）

● Rollback：安全地回到历史版本

● 项目协作与归档



Page 15© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 

设计变更对比与版本追踪
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云端设计审查与协作分享

设计审查和数据共享，持续交付更高质

量产品。

● 在 Web 浏览器中呈现您的设计文

件。所有项目角色，如机械和软件

到管理和采购人员，都可以通过

Web 浏览器查看、测量、搜索、交

叉探测和评论您的设计。

● 参与人员始终可以访问最新版本的

设计。每个人都可以按照自己的时

间和查看和留下反馈。

● 使用评论记录协作和审查过程。项

目团队中的每个人都可以通过

Altium Designer 或他们的 Web 浏

览器访问和响应他们。
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项目任务协同与进度管理

● 项目级任务

● 工作空间级任务

● 可直接在应用程序和在线文档中分配任务

● 任务以看板形式组织

● 根据工程Project分配任务，团队成员任务分配
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ECAD - MCAD 跨学科协同设计

● 双向原生数据互传

● 接收与拒绝的变更标识

● 查看变化拒绝的理由

● 元器件限定高度排除
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设计与仿真协同

● 与 Ansys HFSS, SIwave, Keysight PDN 等双向数据互传

● 接收仿真结果

● 支持 PDN, SI, Thermal 等仿真

● 仿真数据统一存储
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设计到制造的智能衔接

● 智能制造连接起电子开发和生产制造两个领域，将

PCB 报价、制造工艺检查和一键下单集于一体。工程

师无需离开自己熟悉的设计环境，即可在PCB设计阶

段前期，随时查看价格，交期，根据DFM规则调整设

计，避免最终出现由于设计需求与板厂供应商不适配

产生的问题。
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装配助手协助 PCBA

● 装配助手是一个解决方案，它依赖于项目详细物

料清单与屏幕上的 2D/3D 装配视图之间的交互。

● 提供了一个集成环境，帮助用户快速查看组件在

电路板上的确切物理位置。

● 安装每个组件时进行标记，跳过某些部分（如有

必要），并查看所有与实际电路板相关的组件位

置（包括电路板的顶部和底部）
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设计资产与库体系管理

● 从本地到云端：设计资产如何集中

● 库迁移：把本地库变成团队资产

● 库结构与命名规范

● 模型统一管理：Symbol / Footprint / 3D

● 库健康检查：提前发现风险

● 选型与供应链基础数据：MPS + Octopart
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智能元器件选型与供应链数据支撑

● 最完整的器件数据

● 实时的价格、生命周期

● 关联原理图符号、PCB封装

● 对比不同器件

● 与设计工具紧密集成
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复用模块电路管理

● 替代Device Sheet与本地Snippet

● 原理图与PCB直接同步

● Union模式组合PCB模块

● 统一管理、易于分享
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设计驱动的供应链协同

● 缩短工程和采购之间的差距。通过 BOM 管理，采购

团队可以在整个开发生命周期中积极参与设计决策。

通过自动为您的 BOM 提供更新的价格和可用性数据、

制造商生命周期信息以及替代零部件选择，积极降低

风险并管理成本。

● Altium 365 与零部件数据供应商无缝集成：Octopart、

SiliconExpert 和 IHS Markit。
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工程与采购人员协同

通过实时 BOM 更新，采购团队可以提早介入，

积极地参与到整个开发周期的各个设计决策中。
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电子产品开发中的供应链与BOM管理挑战

缺失真实供应链 供应链数据不实时 BOM数据源不集中 人工确认供应链耗时

电子元器件的供应链风险监控与处理需贯穿电子产品的全生命周期

原型设计，产品测试，生产制造，上市量产，任何阶段中出现的元器件风险应急不及时，都将给公司带来严重损失。
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BOM与供应链风险的连锁效应

项目隐形成本 / Project Hidden Costs

因缺乏有效的 BOM 供应链管理，可能引发一系列恶性连锁反应，最终导致项目总成本显著攀升。

01
缺乏管理

缺乏系统的BOM与元器件生

命周期及核心供应渠道管理
。

02
非计划替料

替代料现象波及高达 63%

的项目，带来巨大的不确定
性风险。

03
工程返工

单次返工平均耗时达 10–

40h，极大地消耗研发与工
程精力。

04
重新设计与延误

被迫进行繁琐的 redesign，

造成关键里程碑拖延及上市
滞后。

05
成本大幅攀升

最终导致整体项目成本增加
10%–30% 甚至更高（含直
接与间接成本）。
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BOM 门户介绍

供应链数据来源

Octopart

IHS Markit

Silicon Expert

Z2Data

BOM Portal 电子物料供应链管理中心

一站式对接全球顶尖电子元器件供应链数据源

核心功能 / Features

✓智能供应链数据自动补全

✓供应链风险提前预警

✓项目成本自动分析和优化建议

✓跨团队共享最新物料采购清单

✓项目BOM整合便于批量采购

✓元器件追踪确保

✓ BOM变更版本对比

✓替代料智能推荐

提供元器件在产品全生命周期下的供应链驱动管理

无限可能
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降低风险、节省成本、加速上市

ROI 产品年收入 利润率 每周延迟的收入损失 节省的周数 = 节省的利润

示例 $5,000,000 ×35% 2% 每周 5 周 = $175,000

ROI 每个设计节
省下的时间

每年需要替代
方案的设计

工程师的时薪 = 每年节省

示例 32 小时* ×16 个设计 x $90 / 时 = $46,080 / 年

ROI 单次PCB改版成本 每个项目平均避免的重做次数 = 每个项目节省

示例 $46,000* ×1.4 = $64,400 / 项目

“如今，由于供应链中断频发，电路板的交付周期

可能长达 6 到 8 周。因此，一旦出现错误，真正

的代价就是白白耗费了这段时间。而通过使用这

些工具（如 Altium 365），产品上市时间有望缩

短约 80%。”

Brandon Gilles

Luxonis 创始人兼首席执行官

减少可避免的设计重做

元器件的可用性及合规性问题往往会导致代价高昂的重新设计（respin）。BOM Portal 能够在设
计流程的早期阶段识别这些风险，从而帮助工程师在 PCB 布局开始前做出明智的决策。

优化工程与采购时间

当出现供货问题时，工程师往往需要花费大量时间研究元器件并寻找替代品。
BOM Portal 利用最新的元器件数据和推荐的替代方案，实现了这一流程的自动化

加快上市时间

由于后期组件问题造成的延误直接影响了收入。BOM门户有助于在设计过程中而不是在生产过程
中识别和解决这些问题。
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